Hlinikovy chladi¢ 100x41x8mm

Kédy produktov:

Kéd produktu: AM6115
EAN13: -
HS kéd: 76169990

Parametry produktu:

Materidl: Hlinik

Varianty produktu:

Popis produktu:

Extrudovany hlinikovy chladi¢ na pasivny odvod tepla z vykonovych
polovodiCov a integrovanych obvodov. Je vhodny na montdz na rovnu
dosadaciu plochu s pouzitim teplovodivej pasty alebo teplovodivého lepidla
podla poziadaviek aplikacie.

Technické specifikacie

Material: hlinik

Rozmery: 100 x 41 x 8 mm

Pocet rebier: 26

Prevedenie: extrudovany profil

Urcenie: pasivny chladi¢ pre elektronické suciastky

Funkcie a vlastnosti

Zvacsena plocha vdaka rebrovaniu pre efektivnejsi prenos tepla do
okolitého vzduchu

Vhodné pre chladenie IC, pamati, Cipsetov a dalSich suciastok s
plosSnym kontaktom

Moznost instaldcie lepenim (teplovodivé lepidlo) alebo mechanickym
uchytenim podla konstrukcie zariadenia

Pre spravnu funkciu sa odporuca pouzit teplovodivy materidl medzi
suciastkou a chladicom

Idealne pre




e Chladenie integrovanych obvodov a vykonovych prvkov v
kompaktnych zariadeniach

e Elektronické moduly, napajacie Ccasti, riadiace jednotky a
prototypové konstrukcie

e Opravy a Upravy zariadeni, kde je potrebné zlepsit odvod tepla z
Cipu alebo puzdra

Obsah balenia

e 1 ks hlinikovy chladi¢ 100 x 41 X 8 mm
Preco zvolit tento produkt

e Standardny hlinikovy chladi¢ s definovanymi rozmermi pre lahké
zaclenenie do konstrukcie

e Rebrovany profil pre pasivne chladenie bez nutnosti ventilatora

* Vhodny pre Siroké spektrum elektronickych aplikacii s poziadavkou
na odvod tepla

Pokyny na insStalaciu a prevadzku

e Pred montazou ocistite dosadacie plochy od necistét a mastnoty

e Na zniZzenie tepelného odporu pouzite teplovodivid pastu alebo
teplovodivé lepidlo

e Overte mechanickld kompatibilitu s okolitymi stuciastkami a prudenim
vzduchu v zariadeni

Bezpecnostné upozornenie

e Pri prevadzke méze mat chladi¢ zvySenu teplotu; zaistite ochranu
proti dotyku podla konstrukcie zariadenia

e Pri pouziti teplovodivych lepidiel dodrzujte pokyny vyrobcu a zaistite
dostatoCné odvetranie pri aplikacii
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